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Abstract (en)
The device has a vacuum pump system (2), for evacuating the interior of the electron tube (1), which is coupled to the vacuum pump system via a
connection element (4), before melting to form a vacuum-tight seal. The melting is effected by a melting system (5) with an electric heating coil (6),
enclosed both radially and axially by a housing (13) which has a component (14) which can be removed from the side, together with the heating coil.
The removable housing component is secured in place by a spring (15). <IMAGE>

Abstract (de)
Einrichtung zum vakuumdichten Verschließen von Elektronenröhren mit einem Vakuumpumpsystem (2) einem rohrförmigen Verbindungselement
(4) zwischen Elektronenröhre (1) und Vakuumpumpsystem (2), welches nach der Evakuierung der Elektronenröhre dauerhaft vakuumdicht durch
Abschmelzen verschlossen wird, wobei das Abschmelzen durch eine spezielle Abschmelzeinheit (5) ausgeführt wird und die Abschmelzeinheit
mit einer Heizwendel (6) ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizwendel (6) von einem Gehäuse (13) radial und axial umfaßt wird
und ein Bauteil (14) des Gehäuses (13) seitlich herausnehmbar ist, wobei mit dem Bauteil (14) auch die Heizwendel (6) herausnehmbar ist, ohne
daß Verschraubungen gelöst werden müssen und daß zur Halterung des Bauteils (14) ein Arreitierelement (15), z.B. eine Feder, vorhanden ist.
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